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Das HIiEFFICIENT Projekt wird hochmoderne, integrierte und zuverlassige WBG-Technologien auf dem
Automobilmarkt einflhren, die die hdchsten Zuverlassigkeits- und Leistungsanforderungen darstellen und
damit die hohen Standards der Automobilindustrie erfilllen. Daher arbeitet die gesamte Wertschopfungskette -
von den Halbleiterherstellern tber die Modulintegratoren und Systemlieferanten (Tier1) bis hin zu den OEMs
selbst - in diesem Projekt zusammen, um die Herausforderung umfassend anzugehen. Ein erfolgreiches Projekt
wird erhebliche Auswirkungen auf alle Ebenen entlang der Wertschopfungskette haben. HIEFFICIENT adressiert
damit nahezu alle Aspekte innerhalb der Wertschopfungskette fur innovative und zukunftsfahige WBG-
Halbleiter und ist damit auf "Die neue Hightech-Strategie 2025 fir Deutschland" ausgerichtet. HIEFFICIENT
sichert und schafft somit neue, hoch qualifizierte Arbeitsplatze in Deutschland. Die Infineon Technologies AG
wird in ihrem Teilprojekt an verschiedenen Punkten entlang der Wertschdpfungskette der avisierten WBG-
Leistungshalbleitern mitarbeiten. Es werden neuartige Rahmenmodule, AVT-, Kihl- sowie Treiberkonzepte flr
die avisierten Leistungshalbleiter erforscht und entwickelt. Ebenso erfolgt die Erarbeitung von innovativen
Ldsungen zur Verbesserung und Ausweitung einzelner physikalischer Eigenschaften der Komponenten. Dariber
hinaus arbeitet Infineon Technologies AG an der Konzeptionierung der Echtzeit-Zustandstberwachung mit. Alle
Ergebnisse flieRen direkt in die im Projekt avisierten Anwendungsfalle ein.
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